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GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO [
NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC
DKZ/75/2011 Warszawa, dnia 07.07.2011r.

Podstawa prawna
Post epowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamoéwie n publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami).
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NA:
dostaw e urzadzenia do monta zu mikrosysteméw (die bonder)

stownik CPV 31700000-3
Post epowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadz  one jest w trybie przetargu

nieograniczonego o warto  $ci szacunkowej poni zej: 193 000,00 EUR.

1. Nazwa i adres zamawiaj aceqo:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46

adres internetowy: http://www.ite.waw.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia:

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Oferty ziozone w postepowaniu zostang otwarte i ocenione przez Komisje Przetargowag zgodnie
z kryterium oceny ofert.

Sposréd wszystkich, nie podlegajacych odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, ktéra uzyska
najwieksza liczbe punktéw obliczonych wg kryterium oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego urzadzenia do montazu mikrosystemow
(die bonder), zwanego dalej ,urzadzeniem” wraz z instalacja, uruchomieniem i testowaniem.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zaméwienia przedstawione sg w zalgczniku nr 1
do siwz.

4. Sktadanie ofert cz_esciowych i wariantowych:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamowienia:

Termin wykonania zaméwienia - maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziatu w post epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia nia
tych warunkoéw:

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
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2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

Ocena spetniania ww. warunkéw zostanie dokonana wed  tug formuty ,spetnia — nie spetnia” na
podstawie dokumentéw wymienionych w pkt. 7 siwz.

7. Wykaz o $wiadcze i lub dokumentéw, jakie maj a dostarczy é wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w post __epowaniu:

7.1 Oswiadczenie, 0 spetianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych, [zatgcznik nr 2 do siwz];

7.2 Wykaz dostaw — wykazg, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy
urzadzen do montazu mikrosysteméw die bonder z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcéw, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te dostawy zostaty
wykonane nalezycie.

Zamawiajacy zaleca wypetnienie zatacznika nr 3 do siwz.

Brak zlo zenia  ktéregokolwiek z wy zej wymienionych dokumentéw skutkowa € bedzie
wykluczeniem oferenta z post epowania.

8. Inne dokumenty wymagane od wykonawcy:

W przypadku przewidywanego podwykonawstwa, zamawiajacy zgda wskazania w ofercie tych czesci
zamoOwienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Brak ztozenia informacji w przedmiocie podwykonawstwa uznaje sie za zamiar wykonania zamowienia
przez Wykonawce samodzielnie.

9. Informacje o sposobie  porozumiewania Si___e zamawiajaceqo z wykonawcami oraz
przekazywania o $wiadcze n lub dokumentéw, a tak Zze wskazanie o0s6b uprawnionych do
porozumiewania si_e z wykonawcami:

Oswiadczenia i wnioski mogg by¢ przekazywane wylgcznie drogg pisemna, natomiast wszelkie
zawiadomienia i informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie lub faksem lub drogag
elektroniczna.

Osobag upowazniong do kontaktow z oferentami jest mgr Michat Urbanski e-mail urbanski@ite.waw.pl

Pisemng korespondencje do zamawiajgcego, zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na
adres:

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotnikéw 32/46,

02-668 Warszawa.

Zespo6t Zamodwien Publicznych

Budynek VI, pokdj nr 216.

Fax: + 48 22 548 78 46
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10. Wymagania dotycz ace wadium: nie wymagamy.

11. Termin zwi gzania ofert a:

Termin zwigzania ofertg wynosi : 30 dni od daty skladania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferte nalezy zlozy¢ na pismie.
Oferta musi zawiera¢:

a) dokladng nazwe i adres oferenta,
b) date sporzadzenia oferty,

c) wypetniony zatgcznik nr 1 do siwz,

d) cene netto w PLN (dopuszcza sie podanie ceny w EUR, USD lub GBP. W przypadku zlozenia ofert
w EUR, USD lub GBP dla poréwnania cen ofert zastosowany zostanie przelicznik na ztote polskie —
PLN. Przelicznik ten bedzie zgodny z kursem sprzedazy walut NBP jaki bedzie obowigzywat w dniu
poprzedzajagcym dzien otwarcia ofert).

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy na zewnatrz.

Wraz z ofertg wykonawca skltada dokumenty potwierdzaj ace spetnianie warunkéw udziatu
W post epowaniu, wymienione w punkcie 7 niniejszej siwz.

Zamawiaj acy zaleca wypetnienie FORMULARZA OFERTOWEGO - zat acznik nr 4 do siwz.
W przypadku udzialu w postepowaniu firm spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza sie

zlozenie oferty, a takze dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
wymienionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji w jezyku polskim lub w jezyku angielskim.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zioZzeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie od
wyniku postepowania przetargowego.

13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

Oferte nalezy ztozy¢ nie pézniej niz do dnia 20.07.2011r. do godziny 10:00 (w dni robocze w godz.
9:00+14:00) w siedzibie zamawiajacego w Warszawie, Al. Lotnikow 32/46, bud VI pokoj nr 216.
Oferty zlozone po tym terminie nie beda rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 20.07.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiajgcego w Warszawie,
Al. Lotnikéw 32/46 w budynku VI pokoj nr 216.

Oferte nalezy ztozy¢ w opakowaniu uniemozliwiajgcym zapoznanie sie z jej trescig bez naruszenia
opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna byé umieszczona nazwa
i adres firmy skfadajacej oferte, a takze powinien znajdowac¢ sie napis: Instytut Technologii Elektronowej,
Al. Lotnikéw 32/46, 02 — 668 Warszawa. Budynek VI, pokéj 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na
,dostawe urzadzenia do montazu mikrosysteméw (die bonder)” — nie otwiera¢ do dnia 20.07.2011r.
do godz. 10:15.

14. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena netto podana w PLN (EUR, USD lub GBP) musi obejmowac:

a) urzadzenie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do siwz,
b) instalacje,

¢) uruchomienie,

d) testowanie,

e) transport, roztadunek i posadowienie,
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f)  warunki dostawy: DDP Warszawa,
g) ubezpieczenie,
h) szkolenie os6b zgodnie z zatacznikiem nr 1 do siwz w punkcie 22.

15. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiaj acy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
Z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert:

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia zgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
W przypadku uznania oferty za wazng tj. zgodng z siwz, dokona oceny zgodnie z nastepujacym
kryterium oceny ofert:

« Cena Waga: - 100 %

Liczba punktéw zdobyta w kryterium cena bedzie obliczona wg wzoru:

Pn= Cmin/Cn[W

gdzie: P, - liczba punktow w kryterium cena
Cmin - Najnizsza cena sposréd nadestanych ofert
C, - cena oferty n-tego oferenta.
W - waga kryterium.

W kryterium cena: mozna uzyska¢ maksymalnie 100 punktéw.

16. Informacje o formalno $ciach, jakie powinny zosta € dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqgo:

Umowa z wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, bedzie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Umowe zawiera sie w trybie zgodnym z Dziatem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych.

UWAGA! Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowi gzany
przed podpisaniem umowy dostarczy ¢ zamawiaj gcemu aktualny dokument, z ktérego wynika
umocowanie osoby zawieraj gcej umow e w imieniu Wykonawcy.

Dokument powinien byé ztozony w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem
przez Wykonawce.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostan g wprowadzone do tre $ci zawieranej umowy:

Do zawieranej umowy wprowadzone bedg nastepujgce zapisy:
17.1  Kary umowne:

1) W przypadku opOznienia w realizacji przedmiotu umowy, Dostawca zaptaci Kupujagcemu kare w
wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien opéznienia do wysokosci 10% jego wartosci.

2) W przypadku opoéznienia w platnosci, Kupujacy zaptaci Dostawcy kare wynoszacg 0,1% wartosci
nieterminowej zaptaty za kazdy dzien opdznienia do wysokosci 10% jego wartosci.
3) W przypadku odstapienia od umowy przez Dostawce, z przyczyn nie lezacych po stronie Kupujacego,

Dostawca zaptaci Kupujagcemu kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy i Dostawca zwrdci
wszystkie ptatnosci dokonane z tytutu niniejszej umowy na konto Kupujgcego.

4) W przypadku odstgpienia od umowy przez Kupujacego, z przyczyn nie lezacych po stronie Dostawcy,
Kupujacy zaptaci Dostawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy wraz z
udokumentowanymi kosztami materiatéw i robocizny na podstawie niniejszego zestawienia:
a) w okresie krétszym niz 30 dni od ztozenia zamowienia — 20% przedmiotu umowy
b) w okresie krétszym niz 30 dni przed dostawa i odbiorem — 100% przedmiotu umowy
c) w okresie okreslonym pomiedzy punktem a) i b) — procent wynikajacy z aproksymaciji funkcjg
liniowg
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5) W przypadku opdznienia w realizacji przedmiotu umowy dtuzszego niz 3 miesigce Kupujgcy ma prawo
do zerwania umowy z skutkiem natychmiastowym, a Dostawca zaptaci Kupujacemu kare w wysokosci
10% wartosci przedmiotu umowy i Dostawca zwréci wszystkie ptatnosci dokonane z tytutu niniejszej
umowy nha konto Kupujacego.

17.2  Gwarancja:

1) Dostawca gwarantuje prawidtlowe dziatanie i jakos$¢ techniczng dostarczonego przedmiotu umowy
w ciggu (okres gwarancji w ofercie) miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego, lecz
nie dtuzej niz (okres gwarancji w ofercie) + 3 miesigce od daty dostawy.

2) Dostawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak réwniez
pokrywa koszty zwigzane z jego transportem.

3) W okresie gwarancji, w przypadku konieczno$ci naprawy poza siedzibg Kupujgcego, Dostawca ma
obowigzek zrealizowaé¢ naprawe lub wymiane nie pézniej niz w okresie 7 tygodni od daty pisemnego
zgloszenia usterek.

4) Gwarancja zostanie przedtuzona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy.

5) Wymienione lub naprawione czesci zostang objete gwarancjg Dostawcy lub Producenta.

6) W okresie gwarancji, Dostawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciggu 3 dni roboczych
od daty pisemnego zgtoszenia usterek.

17.3  Instrukcja dostawy:
1) Przedmiot umowy bedzie wystany na ponizszy adres i pozostawiony do dyspozycji Kupujacego.
Adres dostawy: Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotnikéw 32/46

02-668 Warszawa

2) Dostawca zawiadomi Kupujgcego faksem o wysyice (Nr +48 22 54-87-803).
3) Dostawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklaracje zgodnosci CE urzadzenia.

17.4  Warunki ptatno $ci:

Platnos¢ zostanie dokonana w nastepujacy sposob:

1) 80% wartosci umowy — (warto$¢ z oferty) — platne przekazem bankowym na podstawie
oryginatu faktury i dokumentow przewozowych na konto Dostawcy w ciggu 14 dni od daty
wystania przedmiotu umowy.

2) 20% wartosci umowy — (warto$¢ z oferty) — platne przekazem bankowym na podstawie
oryginatu faktury na konto Dostawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania przez obie strony
Umowy protokotu odbioru.

Kupujacy zaptaci Dostawcy przekazem bankowym kwote za przedmiot umowy na konto Dostawcy w:

Koszty bankowe na terenie Polski ponosi Kupujacy, a poza jej granicami — Dostawca.

17.5  Odbior przedmiotu umowy:

Uruchomienie urzadzenia obejmuje rozruch techniczny oraz wykonanie testéw funkcjonalnych
potwierdzajacych jego parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg techniczng i wymaganiami
okreslonymi w siwz. Potwierdzenie odbioru przedmiotu zamdwienia nastapi poprzez podpisanie przez
obie strony protokotu odbioru.
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17.6  Sita wy zsza:

1. W przypadku dziatania sity wyzszej strony Umowy sa zwolnione od odpowiedzialnosci za nie
wywigzanie sie ze swoich zobowigzan lub zobowigzania te bedg zmienione, zgodnie z zapisem
punktu 4. Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wszystkie wydarzenia, nie dajace sie przewidzie¢
przez zadng ze stron w dniu podpisania Umowy i wystepujacych po tej dacie, nie dajacych sie
uniknaé i pozostajgcych poza kontrolg obydwu stron.

2. Przypadkami sity wyzszej sg np. wypadki, powodz, trzesienie ziemi, pozar, wybuch, wojna,
mobilizacja, strajki, blokady, generalny brak srodkéw transportu, materiatéw lub sity robocze;j.

3. Strona Umowy chcaca zgtosi¢ roszczenia wynikajace z sity wyzszej ma obowigzek niezwtocznie
powiadomié na pismie drugg strone o jej wystapieniu i zakonczeniu.

4. Strona zgtaszajaca roszczenia musi udowodnic¢ drugiej stronie wystapienie sity wyzszej przy pomocy
dokumentéw wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego wtadze w swoim kraju. Daty i terminy
wypetienia zobowigzan zostang przetozone lub przediuzone o okres, w ktérym zaistniata sita
wyzsza.

17.7  Rozstrzyganie sporéw:

Wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, ktérych nie da sie wyjasni¢
polubownie, bedg rozstrzygane przez Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
zgodnie z regulaminem tego Sadu.

18. Wymagania dotycz ace nale zyteqo wykonania umowy: nie wymagamy.

19. Tryb udzielania wyja $nien na temat siwz:

W terminie do dnia 13.07.2011r. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczna.
Zamawiajacy odpowie na wszystkie zapytania, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zamiesci treS¢ pytan i odpowiedzi na swojej stronie internetowe;.

20. Pouczenie o_srodkach ochrony prawnej przystuguj  acych wykonawcy:

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dostep do powyzszych informacji - strona internetowa
www.uzp.gov.pl).

21. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w siwz majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Zastepca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Michat Urbanski

Zamowienie jest finansowane ze srodkéw wspdlnotowych: zakup jest finansowany z projektu nr POIG
02.01.00-14-081/09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki
-MINTE"
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Wymagania i parametry techniczne urz

Zatacznik nr 1

gdzenia do monta zu mikrosystemow (die bonder)

Lp.

Nazwa parametru

Wymaganie

Kolumna do
wypetnienia przez
oferenta *

2

4

Typ urzadzenia

podac

Rok produkcji

2011

potwierdzié

Kraj producenta urzadzenia

podac

Pl NP

Producent urzadzenia

podac

Urzadzenie

Fabrycznie nowe, nie uzywane w
jakimkolwiek laboratorium oraz nie
pokazywane na konferencjach i imprezach
targowych.

potwierdzié¢

Wymagania ogolne

Nabiurkowe urzadzenie przeznaczone do
programowalnego, kontrolowanego i
powtarzalnego wykonywania operacji
przenoszenia, klejenia, lutowania,
wspomaganego ultradzwiekami
termokompresyjnego taczenia
struktur/komponentéw, detektorow
pétprzewodnikowych itp. do podiozy.
Doktadnosc¢ uktadania 5 ym lub wyzsza.
Sterowanie: PC z systemem XP Pro lub
Win 7 Pro

potwierdzié

Rodzaje proceséw

Klejenie struktur z naktadaniem kleju
metodg stemplowania lub dozownika.

Lutowanie struktur na grzanym stoliku z
dogrzewaniem strumieniem gorgcego
gazu

taczenie termokompresyjne struktur do
podtoza, wspomagane ultradzwiekami —
FLIPCHIP

Przenoszenie struktur (PICK AND PLACE)
z pocietej ptytki min. 6 cali na folii do
pojemnikéw GelPack, WafflePack

potwierdzi¢

Parametry urzadzenia

Urzadzenie wyposazone w osprzet
pozwalajacy ha wyjmowanie, przenoszenie
i umieszczanie na materiale podtozowym
komponentéw o réznych rozmiarach.
Minimalne wymiary komponentow:
150x150 pym, maksymalne wymiary
komponentow: 40mmx40mm. Maksymalne
wymiary podtoza: 200mmx300mm

potwierdzié¢

Doktadnos¢ X-Y klejenia (PICK AND
PLACE) lepsza niz 5 ym

Doktadnos¢ X-Y Flip-Chip lepsza niz 3 ym

potwierdzi¢ i poda¢

Rozdzielczo$¢ przesuwu stolika: min.
0,3um.

potwierdzi¢ i podac
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Z dozownika pozwalajgcego na
regulowanie objetosci kropli kleju
(regulacja za pomoca cisnienia i czasu).
Komputerowe sterowanie gtowicg potwierdzi¢ i poda¢
; . . dozujaca, z dedykowanym
9. | Spos6b podawania kleju oprogramowaniem opartym na systemie
Windows, (XP Pro lub 7 Pro)
Metodg stemplowania, naped potwierdzié
pneumatyczny
Minimalna temperatura dla pracy ciggtej:
300°C, potwierdzi¢ i podac
stosowanie atmosfery ochronnej
10. | Stolik do lutowania Mocowania probek za pomoca prézni potwierdzié¢
Maksymalny wymiar p.robek dajacych sie potwierdzié
zamocowac na stoliku: 50x50 mm
Regulacja wysoko$ci potozenia stolika w . -
: R potwierdzié
zakresie co najmniej 10mm
P"rzyf;tawka do pudetek typu ,Wafflepack potwierdzié
4'x4
1 Stolik do pudetek typu Reczne pozycjonowanie w kierunkach X-Y ootwierdzic i podac
Wafflepack, GelPack 4x4 cale | pozycjonowanie Theta (kat obrotu)
Regulgcla wyspkqsq potozenia stolika w potwierdzié i podaé
zakresie co najmniej 10mm
Maksymalna srednica ptytki: 6” potwierdzi¢ i poda¢
Stolik do pocietych na folii Wypychanie struktur za pomocg
12. ptytek o $rednicy min. 6 cali pojedynczej iglty w przypadku matych
struktur lub kilku igiet w przypadky duzych | POWierdzié i podac
struktur
13. Ur;qdzenu_e umozI|W|aJape_ Zwieksza site nacisku do 50N potwierdzi¢ i podac
zwiekszanie sity potgczenia
_ o Dysza do podgrzewania matych otwierdzié
14 Grzanie strumieniem gorgcego | komponentéw. Srednica dyszy do 10mm. P
" | gazu
Temperatura do 500°C potwierdzi¢ i podac
15. | Generator ultradzwiekow Generator uItradzvyu—;_kowy PLL, potwierdzié
przetwornik ultradZzwiekowy
16. | Glowica do stemplowania Zapewnione. potwierdzié
Kamera umozliwiajgca podglad
17. | boczny. Powiekszenie 280x lub | Zapewnione. potwierdzi¢ i podac
wiecej
Oswietlacz LED pierscieniowy, mocowany . L
. . potwierdzi¢
niezaleznie
18. | Oswietlenie Oswietlenie wspotosiowe potwierdzié¢
Zrédio $wiatta mocowane na elastycznym : -
o potwierdzié
ramieniu
Sterowanie reczne poprzez panel
19. | Sposoéb sterowania sterujacy oraz joystick. Reczne ustalanie potwierdzié
potozenia stolika roboczego
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A - Wykonanie testéw na standardowych
strukturach i podtozach stosowanych przez
wykonawce urzadzenia. Wykonanie
klejenia i lutowania struktur na:
- obudowach metalowych i ceramicznych
- podtozach z metalizowanego laminatu
(FR4)
Dwuetapowy test akceptacyjny:
a) Wstepny test akceptacyjny w | Sprawdzenie automatycznej kontroli i
siedzibie Wykonawcy pomiaru temperatury.
b)Koncowy test akceptacyjny
po instalacji i uruchomieniu Sprawdzenie doktadnosci potozenia
urzadzenia w siedzibie struktur na podtozu/obudowie.
Zamawiajacego ) o o
Wykonywanie co najmniej 10 klejen i
lutowan w kazdym z wymienionych wyzej
przypadkow.
20. potwierdzié¢
B - Wykonanie, w miejscu instalaciji,
testow klejenia:
struktur krzemowych 14,0x14,0 mm na
metalizowanym podtozu FR4 o srednicy
24mm
struktur o wymiarach 11,3x11,3 na podtozu
ceramicznym o wymiarach 11,4x17,0 mm,
truktury
diod LED o wymiarach 0,25x0,25mm na
metalizowanym laminacie FR4
Sprawdzenie doktadnosci potozenia
struktur na podtozu/obudowie.
Wykonywanie co najmniej 10 klejen w
kazdym z wymienionych wyzej
przypadkow
21 Terrmn_regllzacu przedmiotu Maks.yma}lnle do 14 tygodni od daty potwierdzié i podac
zamowienia podpisania umowy.
Szkolenie trzech os6b w : . .
22, | T Y Zapewnione. potwierdzi¢
siedzibie Zamawiajacego
Instrukcja obstugi oraz
23. | dokumentacja techniczna w Zapewnione. potwierdzi¢ i podac
jezyku polskim lub angielskim
Dostepnosé czesci zamiennych
24. | - 10 lat od daty podpisania Zapewnione. potwierdzié¢
protokotu odbioru
Zapewnienie serwisu
pogwarancyjnego w okresie 10 . . .
25. lat od daty podpisania protokotu Zapewnione. potwierdzic
odbioru
Zapewnienie wsparcia
26. | technicznego w okresie 10 lat od Zapewnione. potwierdzi¢
daty podpisania protokotu odbioru
Okres gwarancji minimalnie 12
27. | miesiecy od daty podpisania Zapewnione. podaé
protokotu odbioru

* Nieprecyzyjne i niedoktadne wypetnienie kolumny N
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Zatacznik nr 2

piecze¢ adresowa Wykonawcy data

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego oswiadczamly, ze

spetniam/y warunki udziatu w postepowaniu.

podpis osoby/ 0s6b uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 3

piecze¢ adresowa wykonawcy data

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Sktadajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe
urzadzenia do montazu mikrosysteméw (die bonder) oswiadczamy, ze w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym

okresie, wykonaliSmy nastepujace dostawy:

Lp. Przedmiot dostawy Wartos¢ Data wykonania Odbiorca dostawy
dostawy dostawy
1 2 3 4 5
1.
2.

Uwaga! Do kazdej przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy nale 2y dotaczyé stosowne
dokumenty potwierdzaj ace, ze dostawy zostaty wykonane nale zycie.

podpis osoby/osob uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Postepowanie Nr DKZ/75/2011 11




Zatacznik nr 4

piecze¢ adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dla Instytutu Technologii Elektronowej

Przedmiot zaméwienia Dostawa urz gdzenia do monta zu mikrosystemow (die bonder).

1. | Nazwa i adres Wykonawcy

2. |NIP
3. Telefon:
Fax:
e-mail:
4. |Cenaoferty nettdo | PLN (EUR/ USD/ GBP)
[ 10111 1= N
Stawka podatku VAT = | .. %
5. | Termin wykonania
zamowienia:

do 14 tygodni od daty Poda¢ w tygodniach: ...
podpisania umowy

6. | Osoby uprawnione
do reprezentowania
Wykonawcy

7. | Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostaw e urzadzenia do monta zu
mikrosystemow (die bonder)  oferuje realizacje przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z siwz.

8. | Dokumenty zalaczone do oferty 1.

9. | Miejscowosé
Data sporzgdzenia oferty

podpis osoby /oséb uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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